
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Activité I Horaire

MARDI 1ER DÉCEMBRE

Mot de bienvenue I 8 h 30 à 8 h 45
Mario Gonçalves, ing., président CEBQ

Discours d’ouverture I 8 h 45 à 10 h 00
Architecture internationale – La tour Phare, Paris
Charles Lamy, arch., Morphosis Architects, New York

Pause I 10 h 00 à 10 h 30

Le détail et l’enveloppe du bâtiment – I 10 h 30 à 12 h 00
Un regard critique, de la conception à
la correction (partie 1)
Richard Trempe, arch., Patenaude-Trempe, Montréal
Giovanni Diodati, arch.
Fournier Gersovitz Moss et associés, architectes, Montréal
Nicolas Bernier, TP Patenaude-Trempe, Montréal

Déjeuner I 12 h 00 à 13 h 30

Le détail et l’enveloppe du bâtiment – I 13 h 30 à 16 h 30
Un regard critique, de la conception à
la correction (partie 2)
Richard Trempe, arch., Patenaude-Trempe, Montréal
Giovanni Diodati, arch., Fournier Gersovitz Moss et associés, architectes,
Montréal
Nicolas Bernier, TP Patenaude-Trempe, Montréal

Réseautage et cocktail I 16 h 30 à 18 h 30

Activité I Horaire

MERCREDI 2 DÉCEMBRE

Mot d’accueil I 8 h 30 à 9 h 00
L’engagement qualité en architecture
André Bourassa, arch., président OAQ

Développement de logements sociaux I 9 h 00 à 10 h 00
multilocatifs abordables et durables dans
le quartier Rosemont–La Petite-Patrie
Daniel Pearl, arch., L’OEUF, Montréal

Pause I 10 h 00 à 10 h 15

Rénovation des murs de maçonnerie massive I 10 h 15 à 11 h 00
Guylaine Desmarais, arch., Patenaude-Trempe, Montréal

Le rôle de l’eau dans le comportement du bois I 11 h 00 à 12 h 00
Dominique Derome, Ph. D., Laboratoire fédéral
d’essai des matériaux et de recherche (EMPA), Zurich

Déjeuner I 12 h 00 à 13 h 00

Étude de suivi sur le terrain portant sur la I 13 h 00 à 14 h 00
condensation interstitielle dans les murs à
ossature de bois sous les climats froids
Wahid Maref, Ph. D., Conseil national de recherches Canada (CNRC),
Ottawa

Évaluation du processus de séchage pour I 14 h 00 à 15 h 00
différents systèmes de murs soumis à des
infiltrations d’eau
Constance Thivierge, ing., FPInnovations – Division Forintek, Québec

Pause I 15 h 00 à 15 h 15

À propos de la fissuration du stuc I 15 h 15 à 16 h 00
Pierre Michel Busque, ing., Busque Engineering, Vancouver

Tout ce que j’ai appris en 28 ans comme architecte I 16 h 00 à 17 h 00
et chercheuse au CNRC
Madeleine Rousseau, arch., Conseil national de recherches Canada (CNRC),
Ottawa

COLLOQUE CEBQ-OAQ
SUR L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT
1ER ET 2 DÉCEMBRE 2009

Le Conseil de l’enveloppe du bâtiment du Québec (CEBQ) et l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) invitent les architectes, les technologues au service
de bureaux d’architectes, ainsi que les autres intervenants de l’industrie de la construction au premier Colloque annuel sur l’enveloppe du bâtiment.
L’objectif du colloque est de proposer un forum sur les plus récents développements scientifiques et technologiques en science du bâtiment. Les
praticiens, chercheurs et experts auront l’occasion d’y discuter des enjeux concernant la conception, la construction et l’exploitation des bâtiments, tout
en mettant l’accent sur l’enveloppe du bâtiment.

Les activités du colloque comptent pour 14 heures de formation dirigée pour
les membres de l’OAQ. Le montant total de l’inscription est admissible en vertu
de la Loi sur la formation de la main d’œuvre. Les frais d’inscription couvrent
les activités, les pauses, les déjeuners et le cocktail prévus au programme.

Architectes I 295,00$ (332,98$), Stagiaires et étudiants I 180,00$ (203,18$),
Employés d'architectes I 360,00$ (406,35$), Autres I 540,00$ (609,53$)
(toutes taxes incluses)

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire à l’adresse suivante :
www.oaq.com/wmfichier/FC_inscription.pdf


